
POWER LED 
THERMISCHES MANAGEMENT 
ZUVERLÄSSIG UND THERMISCH OPTIMAL 



POWER LED  
THERMISCHES MANAGEMENT  
ZUVERLÄSSIG UND THERMISCH OPTIMAL

EFFEKTE
  Maximaler thermischer Kontakt
  Minimaler Wärmewiderstand
  Mechanischer Toleranzausgleich
  Verbesserter Wirkungsgrad

VORTEILE
  Erhöhte Lebensdauer und Zuverlässigkeit
  Dauerhafte Leuchtqualität und Radianz
  Trockene Aufbringung
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Verbesserung

HALA WÄRMELEITMATERIALIEN
Für alle Aufbautechniken: Kleben, Schrauben, Klammern

Phase Change Filme	  
  TPC-Y-PC	   TPC-T-AL-CB	  	
  TPC-W-PC	   TPC-R-AL

Grafit Folie	 Grafit Folie / pyrolytisch 
  TFO-S-CB	   TFO-Y-PG	   TFO-ZS-PG

1K Kleber RTV
  TAD-P-SI-1C	

2 K Kleber
  TAD-N-PU-2C

PSA Klebebänder
Akrylat	 Silikon
  TAT-N-AC	   TAT-M-SI
  TAT-J-PE

Kontaktieren Sie uns als Ihren Entwicklungspartner.

APPLIKATIONEN
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